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Veroffentlicht: 
— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 
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IT) (54) Title: COOLING AND/OR LUBRICATING FLUIDS FOR WAFER PRODUCTION 
00 
m (54) Bezeichnung : KUHL- UND/ODER SCHMIERFLUSSIGKEITEN ZUR WAFERHERSTELLUNG 
i-H 

(57) Abstract: The invention relates to the use of modified polyglycols for producing cooling and/or lubricating fluids, to novel 
cooling and/or lubricating fluids, to the use of cooling and/or lubricating fluids for material removal, in particular for cutting wafers, 
as well as to wafers produced using the cutting fluid. i-H o 

CJ (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft die Verwendung von modifizierten Polyglykolen zur Herstellung von Kiihl-
und/oder Schmierflussigkeiten, neue Kiihl- und/oder Schmierflussigkeiten, die Verwendung der Kuhl- und/oder 
Schmierflussigkeiten beim Abtragen von Werkstoff, insbesondere beim Schneiden von Wafern, sowie mit Hilfe der 
Schneidfliissigkeit hergestellte Wafer. 


